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１． 概  要： このテープはポリイミドフィルムにシリコーン系粘着剤を均一に塗布したものです。  

 高温や低温、耐薬品性が要求される場合に適しています。 

 

 

 

２．構  造： 

   ←基  材： ポリイミドフィルム 

   ←粘着剤シリコーン系 

 

 

 

３． 特  長： ① このテープはポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の 

   温度雰囲気で使用できます。  

 ② 難燃性に優れており、UL取得済みです。（ULファイル番号：E１２４８０９）  

 ③ ポリイミドフィルムの収縮率は２５０℃で０．０３％です。  

 ④ 耐薬品性に優れています。 

 

４． 用   途： ① 耐熱・耐寒の性能が要求される用途  

  ② プリント基板ハンダメッキのマスキング用 

 



５．一般特性 

項目 単位 数値 

テープ厚 mm ０．０６６ 

引張強度 Ｎ/ｃｍ ５１ 

伸び（破断時） ％ ７０ 

粘着力(180°ﾋﾟｰﾙ) Ｎ/ｃｍ 
２.７８ 

(約７１０gf/25mm) 

 

６． 被着体別、経時後粘着力（180°ﾋﾟｰﾙ）： 

被着体 
初期値 

老化 

テスト 

湿熱老化 

促進テスト

ステンレス板 
２.７８ 

(約７１０) 

３.１８ 

(約８１０) 

２.９４ 

(約７５０) 

Ａ．Ｂ．Ｓ．板 
２.４７ 

(約６３０) 

２.７８ 

(約７１０) 

２.９０ 

(約７４０) 

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 
２.０８ 

(約５３０) 

２.６７ 

(約６８０) 

２.３１ 

(約５９０) 

 (単位：N/cm、括弧内：gf/25mm) 

 

７． 温度別保持力： 

室温 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃

0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm

   （注：ズレの長さまたは落下するまでの時間） 

 

８． 耐熱性： 

被着体 90℃ 120℃ 150℃ 160℃ 180℃ 190℃

ｽﾃﾝﾚｽ板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

アルミ板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ガラス板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○：糊残りなし □：ﾃｰﾌﾟ貼付跡あり ×：糊残りあり 

 

９． 耐薬品性： 

被着体 MEK ｴﾀﾉｰﾙ 灯油 水 

ｽﾃﾝﾚｽ板 ○ ○ ○ ○ 

ﾒﾗﾐﾝ塗板 ○ ○ ○ ○ 

ガラス板 ○ ○ ○ ○ 

○：糊残りなし △：微少あり ×：糊残りあり 

 

 

※ 注：上記数値はいずれも実測値であり保証値ではありません。 

 

<テスト方法> 

被 着 体 ：耐水研磨処理したステンレス板

試料作成条件 ：2ｋｇローラー，300mm/分， 

           １往復，20分放置 

測 定 条 件 ：300mm/min. 

<テスト方法>   

被 着 体 ：ステンレス板＊耐水研磨処理 

老 化 テ ス ト ：貼付後室内に3ヶ月放置後測定 

湿熱老化促進テスト ：貼付後、50℃×95%RH ２週間 

 放置後測定 

<テスト方法>   

被 着 体 ：ステンレス板＊耐水研磨未処理 

接着面積 ：25mm×25mm 

加圧条件 ：2kgﾛｰﾗｰ，300mm/分１往復 

測定条件 ：1kg荷重にて雰囲気温度中 

  60分放置後測定 

<テスト方法>   

試料作成条件：2kgﾛｰﾗｰ，300mm/分，１往復 

 20分経過後各雰囲気温度中に60分放置

測 定 条 件：試料を取り出した後、直ちに手で素早く

 180°方向に剥がし、表面状態を観察

 

<テスト方法>   

試料作成条件：2kgﾛｰﾗｰ，300mm/分，１往復 

 20分経過後各薬品に20分浸漬 

測 定 条 件：室温にて乾燥後180°方向に剥がし 

 表面状態を観察 


